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Honeywell To Present At Deutsche Bank Global Industrials And Basic Materials Conference

MORRIS TOWNSHIP, N.J., May 19, 2015 /PRNewswire/ ­­ Honeywell (NYSE: HON) today announced that
Andreas Kramvis, Vice Chairman of Honeywell, will be presenting at the Deutsche Bank Global Industrials and
Basic Materials Conference in Chicago, Ill. on Thursday, June 4, 2015 from 8:40 – 9:15 a.m. CDT.

A real­time audio webcast of the presentation can be accessed at http://www.honeywell.com/investor, where
related materials will be posted prior to the presentation. The presentation materials will be in Adobe Acrobat
format. A replay of the webcast will be available following the presentation at the same link listed above for 30
days.

Honeywell (www.honeywell.com) is a Fortune 100 diversified technology and manufacturing leader, serving
customers worldwide with aerospace products and services; control technologies for buildings, homes, and
industry; turbochargers; and performance materials.  For more news and information on Honeywell, please visit
www.honeywellnow.com.
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To view the original version on PR Newswire, visit:http://www.prnewswire.com/news­releases/honeywell­to­
present­at­deutsche­bank­global­industrials­and­basic­materials­conference­300085742.html
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